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摘要 
 

内存是几乎所有电子产品都需要使用的电子零组件。内存按用途可以分为三大类，一类是

存储数据，以 NAND 闪存为代表；一类是辅助 MCU 或者 CPU 运算的缓存，以 DRAM 为代

表；还有一类是存储软件系统代码，以 NOR 闪存、EEPROM 为代表。 

毫无疑问内存将是电子产业最有前景的领域，因为无论哪一种内存，需求量都在飞速增加。

虽然内存的价格持续下滑，但是容量持续上升，抵消了价格下滑对利润的侵蚀。内存行业更新

换代非常快，新产品都具备高额利润。在 DRAM 领域最为明显，DDR 风光了 1 年半就被 DDR2 取

代，而 DDR2 大概会在 2年内让位给 DDR3。因此内存行业的毛利率都高于 15%。 

内存产业链示意图 
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   有些内存品牌厂家通常情况下都是自行生产，在产能吃紧时才要求晶圆代工厂代工；还有

一些厂家以技术交换产能，例如：Elpida（尔必达）、瑞萨对力晶，HYNIX 对茂德，奇梦达对

南亚。 

内存产业链主要厂家一览 

内存技术提

供者 
Ramtron、Ovonyx、Saifun 

内存颗粒代

工厂家 
中芯国际、力晶、茂德、南亚、三星、现代（Hynix）、奇梦达（Qimonda）、
美光（Micron）Elpida（尔必达）瑞萨（RENESAS） 

内存颗粒品

牌厂家 
三星、现代（Hynix）、奇梦达（Qimonda）、美光（Micron）、Elpida（尔

必达）瑞萨（RENESAS） 
内存封测厂 南茂、力成、泰林、华东、京元电子、联合科技 
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家 
内存模块厂

家 
Kingston Technology 、Smart Modular Technologies、 
A-Data Technology 、Crucial Technology、  MA Labs、  Ramaxel 
Technology 、Corsair Memory、 Wintec Industries、 PNY Technologies、 
Kingmax Semiconductor 、 Transcend Information 、 TwinMOS 
Technologies、Melco、SimpleTech 

颗粒方面，门槛是相当高的，大部分厂家都需要在资金和技术方面有合作伙伴。 

 

除三星外，其余内存厂家都有联盟伙伴，现代、茂德和意法半导体联盟，美光与英特尔结

盟，英飞凌、华亚、南亚、华邦、中芯国际结盟，东芝和 SanDisk 结盟，ELPIDA 与力晶和中

芯国际结盟，瑞萨和力晶结盟。 

 

封测领域，门槛比颗粒还要高，不仅要有足够的资金、强大的技术实力，还需要稳定的客

户关系，毫无疑问，只有台湾厂家能做到。封装领域，全球除三星外，几乎所有的内存都是台

湾厂家封装的。力成、南茂和华东几乎占有 90%的市场。测试方面，除台湾厂家外大部分厂家

自己完成测试，力成、联合科技、京元电、泰林占据了大部分市场。封测领域，金士顿投资的

力成最为成功，订单能见度从未低于 2 季度，产能利用率一直是 100%，毛利率一直在 30%以上。

 

内存模块就是将内存颗粒加上 PCB 板和被动元件制成实用的内存条，少数内存颗粒厂家如

三星会自己完成内存模块，为了区别一般将这些厂家称为第三方内存模块厂家。此领域门槛最

低，大大小小的厂家有近百家，市场集中度低。大部分厂家只是拥有 SMT 贴片生产线，封装和

测试都无法完成，只有极少数内存模块厂家才能测试，封装都要委托专业厂家封装。 
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独立的第三方内存模块厂家通常都是以零售 DIY 市场为主，OEM 市场通常是三星和

HYNIX。第三方内存模块厂家和普通的消费类产品厂家并无区别，取胜的关键在于市场推广、

品牌形象等市场层面的概念。因此大多数厂家都非常重视 DIY 市场的推广行为，而不是产品。

 

   第三方内存模块厂家的毛利率很低，只有 7-10%。市场集中度很低，霸主地位多年由金士

顿占据，主要就是来自三星的大力支持。除金士顿外，其余厂家的市场占有率都不超过 10%，

台湾公司是第三方内存模块厂家的主体，其次是美国的渠道商。 
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86-10-82601570。 

2, 研究中心在签订协议后，将回复传真给您。 

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户： 

开户行：交通银行世纪城支行 帐号：110060668012015061217 

户名：北京水清木华科技有限公司 

4，研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后，按时提供信息服务资料或研究报告

的文档。 

电话：86-10-82601561、82601562、82601563 传真：86-10-82601570 


